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MTX n Szafa osuszajgca vtrzymujgca niski

poziom wilgotnosci
1%-3% RH

Spetnia wymagania standardu
IPC/Jedec J-STD-033B

e Utrzymanie niskiego poziomu wilgotnosci.

e  Wyposazone w specjalny, nieustannie regenerowany
osuszacz MTX-Flow.

e Gwarantowany poziom wilgotnosci wzglednej <5%,
standardowa histereza 1-3% RH.

e Zamkniety obieg powietrza zapewnia bardzo szybkie
przywrdcenie minimalnego poziomu wilgotnosci, jesli zostat
on zwiekszony np. otwarciem drzwi.

e Standardowo powrdt do wtasciwych warunkdw
przechowywania (<5% RH) nastepuje w czasie ponizej
2 minut !

e Doktadnos¢ uktadu pomiaru wilgotnosci = +/- 1% RH.

e Przechowywanie komponentdw w suchym otoczeniu
ochroni je przed zawilgoceniem, a wczesdniej zawilgocone
pozwoli skutecznie osuszycC.

e Eliminacja wilgoci to ochrona komponentéw przed
mikropeknieciami i delaminacjq.

¢ Spetnia wymagania standardu IPC/Jedec J-STD-033B,

; ktéry okresla warunki przenoszenia, pakowania,

. oraz przechowywania komponentdw montowanych

‘ powierzchniowo.
« Srednie zuzycie energii elekirycznej < 50W.
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MTX=Flow
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Jednostka osuszajgca wbudowana jest w podstawe szafy.
Stworzylismy nowy mechanizm osuszajgcy dziatajgcy
w technologii ,,MTX-Flow". Jest on wydajniejszy i szybciej
reagujgcy niz rozwigzania konkurencyjne. Usprawnilismy
system przeptywu powietrza co pozwolito zoptymalizowaé
proces suszenia oraz zminimalizowaé¢ przedostawanie
sie powietrza z zewnagtrz do wnetrza szafy.

‘\WaterRélease Przez obracajgcy sie ,element czynny” osuszacza
; przechodzg dwa osobne strumienie powietrza. Pierwsza
strefa przez ktérg przechodzi  wiekszy  strumien

odpowiedzialna jest za wchtanianie wilgoci, podczas gdy
druga (mnigjsza) za usuwanie jej na zewnaqgtrz urzgdzenia.
W celu zwiekszenia sprawnosci catego systemu strumien
powietrza osuszajgcy ,element czynny” jest podgrzany.

Ciggty

ruch obrotowy osuszacza gwarantuje wysokg

i niezmienng sprawnos$¢ urzgdzenia.

Heated Air Process Air
Aktywny osuszacz:
Szafy osuszajgce do przechowywania

komponentdw firmy Mekko gwarantujg jako$¢ oraz
niezawodnos$¢, wymagang przy przechowywaniu
komponentdw montowanych powierzchniowo.
Eliminacja wilgoci z komponentdw  sprawia,
ze proces ich Ilutowania odbywa sie bez
niepowotanych skutkdw jakimi sg: mikropekniecia
czy delaminacja.

Wyzej wymienione usterki to efekt wydobywajgcej
sie gwattownie pary z zawilgoconych elementéw
wystawionych na dziatanie wysokiej temperatury
w procesach lutowania. Do innych uszkodzen
spowodowanych zawilgoceniem zalicza sie np.
zewnetrzna i wewnetrzna korozja oraz delaminacja.

Lapobieganie ,niepowotanym skutkom” poprzez
sfosowanie szaf  osuszajgcych jest  znacznie
korzystniejszym sposobem ochrony niz wygrzewanie
komponentéw przed ich lutowaniem. W procesie
osuszania nie stwierdzono skutkéw ubocznych,
wygrzewajgc  narazamy je  na  utlenianie
wyprowadzen.

Osuszanie komponentéw  “zeruje” licznik ich
zywotnosci. Szafy osuszajgce Mekko z systemem
MTX-Flow stanowig znakomite rozwigzanie
wymienionych powyzej problemdw.

Jedyny koszt, jaki nalezy ponies$¢ korzystajgc z szafy
Mekko, to srednie zuzycie prgdu na poziomie 50W.
Urzgdzenie nie generuje zadnych innych kosztéw
ani potrzeb serwisowych. Poprzez obracajgcy sie
.element czynny”, osuszacz regenerowany jest
w sposob ciggty.

Real Time Data Logging | Real Time Moritor | Internal Data Logaing | Playback Stored Data

Zalety szaf:

Nie ma potrzeby stosowania torebek
chronigcych komponenty przed wilgocig, azotu
czy skompresowanego powietrza.

Proces jest mniej skomplikowany
i bezpieczniejszy niz wygrzewanie.

Redukcja efektéw utleniania.

Zapobieganie efektowi popcorningu oraz

innym problemom zwigzanym z zawilgoceniem
komponentow.

Konftrola poziomu  wilgotnosci
sie w obiegu zamknietym.

odbywa

Zeolitowy osuszacz
zadnych przerw.
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Dostepne modele

Specyfikacja
Wymiary zewnetrzne (mm) 780(Wys.) x 700 (Szer.) x 750 (Gt.)

Pojemnosc¢ ok. 250 litréw
|_ 700 _| |_ 750 _| Jednostka suszgca Osuszacz zeolitowy MTX - Flow
Materiat/kolor Stal 1.5mm , RAL7035, jasnoszary
—|_ —|_ llosc wyjmowanych potek Maksymalnie 10
| llosc drzwi 1
J_ R Nl Masa ok. 80kg
J_ . ! Zasilanie AC 230V (50/60 Hz) srednio50W
[ Akcesoria w cenie Sterownik z wyswietlaczem , 4 potki

il B SpecYfikacja

T Wymiary zewnetrzne(mm) 1 245(Wys.) x 700 (Szer.) x 750 (Gt.)
HS |© Pojemnosc ok. 450 litrow
J_ e Jednostka suszgca Osuszacz zeolitowy MTX — Flow
Materiat/kolor Stal 1.5mm , RAL7035, jasnoszary

T
515 |© el !l0SC wyimowanych pétek Maksymalnie 20
1 : llos¢ drzwi 2

o] o o o EleNe] ok. 120kg

Zasilanie AC 230V (50/60 Hz) srednio 50W
Akcesoria w cenie Sterownik z wyswietlaczem , é pbtek

L. |D Specyfikacja

1 Wymiary zewnetrzne (mm) 1 770(Wys.) x 700 (Szer.) x 750 (Gt.)

T |D o Pojemnos¢ ok. 750 litrow

1 Jednostka suszgca Osuszacz zeolitowy MTX — Flow

T Materiat/kolor Stal 1.5mm , RAL7035, jasnoszary

s |D I llo$¢ wyjmowanych potek Maksymalnie 30

n [ llo$¢ drzwi 3

5 3 45 =N Masa ok. 150kg

Zasilanie AC 230V (50/60 Hz) srednio 50W
Akcesoria w cenie Sterownik z wyswietlaczem , 9 pétek

Specyfikacja

| | Wymiary zewnetrzne (mm) 1 770(Wys.) x 1 400 (Szer.) x 620 (Gt.)
. 1 amn IRl ©oicmnosc ok. 1 300 litrow
T Jednostka suszgca Osuszacz zeolitowy MTX — Flow
S8 DIID Materiat/kolor Stal 1.5mm , RAL7035, jasnoszary
* llo$¢ wyjmowanych pdtek Maksymalnie 60
aig I llo$¢ drzwi 6
| L 1670 Masa ok. 200kg
t T Zasilanie AC 230V (50/60 Hz) srednio 50W
515 D Il D == BN " ni Sterownik z wyswietlaczem ,
i | cesoria w cenie 18 pofek
v O O — O O

Wykonczenie: Stalowa szafa oraz drzwi malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) z opcjg pokrycia farbg przewodzgca.
Uchwyty na pdtki wykonane ze stali nierdzewnej. Lekkie, aluminiowe, wyjmowane potki

System sterowania: Wysokiej jakosci czujniki temperatury i wilgotnosci z mikroprocesorowym sterowaniem firmy Mekko. Kontrola poziomu
wilgotnoéci odbywa sie w obiegu zamknietym z ustalonymi punktami granicznymi. Czytelny wskaznik poziomu wilgotnosci i temperatury.
Standardowo czujnik umoZliwia ustawienie punktdw granicznych dia poziomu wilgotnosci (z funkcjg alarmu) oraz temperatury.

Doktadnos¢ systemu = +/- 1% RH, +/- 0.6°C

Diody LED: Czerwona/Zielona = poziom wilgotno$ci. Pomaranczowa = witgczona jednostka osuszajgca

Szafa wyposazona jest w punkt uziemienia spetniajgcy standard ESD EN 61340-5-1.

Podstawa szafy: Modele dwudrzwiowe i wieksze wyposazone sg standardowo w cztery antystatyczne kétka. Jest to opcja dla szaf
jednodrzwiowych.



Przyktadowe konfiguracije:

v

Wys. 2 100mm, szer. 1 250mm Teleskopowe wysuwanie pétek Uchwyty na podajniki tasmowe
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Uchwyty na szpule z komponentami Szafy czterodrzwiowe

Szafy szesnastodrzwiowe Inne opcje:

Grzejnik konwekcyjny dla przyspieszenia procesu osuszania.

Pokrycie farbg przewodzgca.

Drzwi zamykane na klucz.

Przegrody pionowe na tasmy z komponentami.

P&tki wysuwane na teleskopach.

Wieza sygnalizacyjna.

Stalowe pétki mocowane na state.

Oprogramowanie rejestrujgce z mozliwosciq transferu danych
do komputera klasy PC.

Systemy przelotowe z drzwiami z przodu i z tytu.

e Inne rozmiary szaf budowane na zaméwienie.

Humidity controlled storage equipment
Conveyor ovens and screen/stencil printers
Unit 16, Buckland Road, Leicester LE5 ONT, UK

Tel: (+44 or 0) 116 276 42 42 Fax: (+44 or 0) 560 1122 855
E-mail: martin.chambers@mekko.co.uk
Web-site:www.mekko.co.uk
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